ERSA IR 500 A Rework-System -
kompakte BGA/SMT-Reflow-
Technologie fiir jeden Anwender

GLOBAL CONNECTIONS

IR 500 A Rework-System - die ideale Lésung fiir die Reparatur von Mobiltelefon-Baugruppen

Das bewahrte und flexible ERSA IR 500 A Rework-
System ist die kompakte Ldsung fiir vielfaltige
Reflow-Lotarbeiten an BGA/SMT und konventio-
nellen Baugruppen.

ERSA setzt beim IR 500 A konsequent auf die
Vorteile der Dunkel-IR-Technologie. Das Ergebnis:
Die Baugruppen und Komponenten werden durch
Strahlungswarme gleichméaRig und schonend erhitzt;
bauteilspezifische Diisen entfallen. Fir die Prozessge-
staltung lassen sich die Leistungen des IR-Obenstrah-
lers und des IR-Untenstrahlers individuell einstellen.
Das patentierte Blendensystem des Obenstrah-
lers schitzt sensitive Bauteile vor unerwiinschter
Erwérmung und I&sst das gleichzeitige Einléten meh-
rerer Bauteile zu. Mit der eingebauten Vakuumpi-
pette konnen Sie ein weites Bauteilspektrum beim
Entléten automatisiert von der Platine abheben.

Das IR 500 A ist einfach zu bedienen, die Pro-
zessparameter lassen sich mit den Ubersichtlich
angeordneten Funktionselementen leicht einstellen.
Insgesamt zeichnet sich das Gerat durch ein hohes
MaR an Flexibilitat aus; die Vielfalt der verarbeitbaren
Bauelemente reicht von kleinsten SMT-Chips Uber
BGAs und SMT-Steckerleisten bis hin zu grof3en,
durchkontaktierten Elementen (bis 60 x 60 mm).
Uber die integrierte digitale Lotstation kdnnen Sie mit
einem Thermoelement zusatzlich Temperaturdaten
erfassen oder eines von bis zu flinf anschlielbaren
Handl6t- / bzw. Entléttools betreiben.

In Kombination mit einer Kamera zur Prozessbeob-
achtung (RPC 500 A oder PL 550 A) erhoht sich die
Prozessqualitat weiter. Die Lotstelle kann stark vergro-
Rert betrachtet werden, Sie haben den Létprozess je-
derzeit visuell unter Kontrolle.

Bestellhinweise

OIR500AS Rework-System inkl. digitaler Létstation
0IR5500-01 X-Y-Leiterplattentisch (empfohlene Option)
0IR5500-13 Kiihlventilator fiir Platinen (empfohlene Option)
OPH100

Platinenhalter fiir Mobiltelefone in Kombination mit X-Y-Leiterplattentisch (Option)

Emzzgan‘/ges 0201-Rework-Kit

Handléten mit dem ERSA Chip Tool an
kleinsten SMT-Chips

X-/Y-Leiterplattentisch fiir ERSA IR-
Rework-Systeme

* |IR-Oben- und Untenstrahler mit
200 W und 400 W

» Automatisiertes Entloten
» Patentiertes Blendensystem

» Temperaturerfassung am Bauteil
mit Thermoelement

Integrierte Létstation mit Tech tool

Fiinf leistungsstarke, temperaturgere-
gelte L6t- und Entlétwerkzeuge kénnen
an die Rework-Systeme IR 500 A und IR
550 A angeschlossen werden.



